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A Tecnologia do Vacuo é ferramenta basica em varias areas da Fisica
Experimental e em varios setores da Industria. No Brasil existem aproximadamente 3000
inddstrias que utilizam essa tecnologia. A descoberta dos raios-X, do elétron e de iniUmeras
particulas elementares ocorreram a partir de experimentos em vacuo. Esses estudos séo
realizados em grandes aceleradores de particulas, que utilizam tecnologia de ponta para
manté-los no regime de ultra-alto vacuo. Todos o0s processos para a fabricacdo de
transistores, que deram origem aos circuitos integrados e a microeletrénica, dependem
fortemente da tecnologia do vacuo. Essa tecnologia é utilizada também no estudo de
superficies, na fabricacdo de farmacos, alimentos desidratados, filmes finos, materiais
utilizados em atividades espaciais, tubos de raios-X, fabricacdo de DVDs, metalizacao, etc.

Estudantes do IFUSP em visita ao INPE.

A disciplina Ciéncia e Tecnologia do Vacuo sera oferecida no Instituto de Fisica da
USP no primeiro semestre de cada ano e € recomendada aos alunos do terceiro e quarto
anos que estejam interessados em Fisica Experimental ou em obterem uma iniciagéo
profissional nessa tecnologia. Nesta disciplina sdo apresentados os conceitos da teoria
cinética dos gases, assim como conceitos de velocidade de bombeamento, escoamento de
gases nos diferentes regimes, bem como calculo e conceito de condutancias para o projeto
de sistemas de vacuo. Sao discutidos sistemas de vacuo, bombas, medidores de pressao,
vazamentos reais e virtuais, materiais e fontes de gases associadas com seus respectivos
modelos, tais como: gas do volume, desorpcao térmica, difuséo, permeacéo, vaporizacao,
backstreaming, etc. As aulas tedricas sdo complementadas através da realizacdo de
experimentos especificos, vitais para a interacdo dos alunos com sistemas de vacuo bem
como para o aprendizado de tomada de atitudes durante o processo de escoamento de
gases nos diferentes regimes.

Para maiores informacdes, consulte o site: Contato:
http://portal.if.usp.br/tecvac Prof. Nilberto H. Medina (medina@if.usp.br)




